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Il rinforzo dei pilastri dovra avvenire secondo la seguente
procedura :

1 - Scarificazione del pilastro dall'intonaco fino al
raggiungimento del calcestruzzo;
2 - Montaggio della piastra di base dopo aver fissato 1

tirafondi1 ©¥24 alla sottostante struttura mediante una dima;

3 - Posizionamento alla base del pilastro delle quattro
piastre laterali di fasciatura;

4 - Saldatura delle piastre tra di loro e alla piastra di base;
5 - Posizionamento delle quattro piastre alla sommita del
pilastro e saldatura tra di loro;

6 - Incollaggio dei quattro angolari al pilastro mediante
adesivo epossidico per incollaggi strutturali a pasta
morbida tixotropica a base di resina epossidica esente da
solventi con filler speciali a due componenti. Applicare
con temperature comprese tra 5 e 20° C. Resistenza a
trazione a sette giorni da 13 a 23 N/mmg;

7 - Saldatura dei calastrelli agli angolari dopo averli
scaldati di modo che raffredandosi si ritirino esercitando
l'azione di confinamento del calcestruzzo del pilastro ed
esercitino 1'azione di coercizione del pilastro;

8 - Saldatura degli angolari alle piastre di sommita.

Area 1 (nord-est)

Piano terzo scala
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In questo disegno 1 muri hanno
gia lo spessore aumentato dai
placcaggi in betoncino o cls

Angolari a L 150x150
spessore 15 mm

la piastra va costruita in
due parti, assembleata in
loco e poi saldata.

Particolare piastra di base Particolare dell'aggancio della piastra di base al solaio Sezione X/X
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Piastra lato "A" spessore piastre 15 mm
misure in millimetri
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Piastra lati " B e D" spessore piastre 15 mm
misure in millimetri
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Piastra lato "C" spessore piastre 15 mm
misure in millimetri
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Piastre alla base 400x500x15 mm
piastre alla sommita 400x750x15 mm

Solaio 7 m |
NN QR

Adesivo |

Colare malta cementizia
espansiva applicabile
mediante colaggio per
spessori centimetrici

Schema assonometrico della sommita del pilastro

Piastre sagomate (a C) di
sostegno per le travi in c.a.
rinforzate
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